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会议总结： 

一、实验设计与论文进展 

针对实验物理需求与结构优化，团队在论文撰写、模型设计与光收集效率提升方面取得了阶

段性进展： 

1. 论文撰写与模型设计 

论文修改与送审：ihep 已完成英文版论文的语法优化，计划本周发送给 CEPC 相关老师审

阅以获取建议。 

实验模型设计：老师反馈实验设计模型正在绘制中，相关图纸正在完善。 

2. 结构优化与光收集方案 

支撑结构变更：应模拟需求，E 口和 H 口支撑结构由内圈支撑改为外侧吊挂式，以消除中

间厚层结构，满足物理要求。 

光收集效率提升：谢金波老师提出在玻璃外侧附加带倒角的有机玻璃，利用反射原理将边缘

光收集至 VPM，模拟显示可提升光收集率。 

玻璃排列调整：拟采用交错排列（类似垒砖）替代阵列排列，以解决边缘半块玻璃的问题，

需确认具体尺寸。 

二、硬件研发与测试 

会议详细讨论了电源选型、冷板制造工艺及流体仿真验证，并制定了下一步的测试计划： 

1. 电源选型与热管理 

电源参数确认：确认选用 GPT 4303 型号电源，其功率（195W）及通道数（4 通道）满足 

Vertex 需求（100W 左右），E/H 口功率小于 50W。 

冷板制造与变形控制：xiaohui qian 完成了 400mm 长度冷板的制造，采用双层石墨烯

（0.12μm）与碳纤维铺层（C90/C0）结合工艺，以控制热膨胀变形。 

平面度要求对齐：经与李一鸣确认，冷板对整体平面度要求不高，重点在于局部芯片接触区

域的平整度。 

2. 流体仿真与实验准备 

压降仿真验证：针对直管段仿真显示，粗糙度增大（0.4/0.8）时压降反而减小（1.88 降至

1.72），需进一步添加边界层网格验证模型准确性。 

实验环境搭建：ihep 采购了数据采集卡、电源线及端子等电路相关物料，并完成了 3D 打

印件的制作，准备进行探测器接入测试。 

三、核电运维与移交管理 

针对台山核电项目的运维移交工作，会议重点梳理了维保大纲编制、费用分歧及人员职责划

分： 

1. 维保大纲与费用分歧 

维保大纲编制：需起草维修大纲，内容包括日常巡检、纠正性维修及预防性维修，涵盖安全、

配电及高温锁等系统。 

费用博弈：当前与苏州院（总包方）在费用上存在较大分歧，苏州院报价过高，需高层领导

定调以推动谈判。 

2. 人员职责与项目管理 

项目经理人选：核电方要求尽快确认维保期间的项目经理。鉴于运维期间需常驻现场并与核



电各部门频繁对接，建议由苏州院人员担任项目经理，我方人员作为接口人配合。 

检修策略调整：原计划进行大规模拆解检修（如拆 TVT、ACU），现调整为各系统上报具体

需求、风险及耗时，再决定检修规模，避免引入新风险。 
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